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Kontron Certified Design Partner Diamond Point, b-p lus, ACCES I/O 
und Microteam kündigen Produktentwicklungen konform  der 

nanoETXexpress Computer-on-Modules Spezifikation an  
 

Mit COM ExpressTM kompatiblem nanoETXexpress werden mehrere Innovationen 
auf Basis individuell entwickelter Carrierboards sowie kundenspezifisch angepasster 

Plattformen entwickelt 
 

 
 
Eching, Deutschland, 16. Juli, 2008 -  Kontron’s Certified Design Partner Diamond Point 

International, b-plus, ACCES I/O sowie Microteam geben offiziell bekannt, den extrem kleinen 

nanoETXexpress Computer-on-Module Formfaktor, der unzählige industrielle Innovationen 

ermöglichen wird, zu unterstützen. Als eines der innovativsten und zukunftsorientierten Computer-on-

Modules basierend auf dem Intel® Atom™ Prozessor mit extrem kompakten Abmaßen bietet das 

Kontron nanoETXexpress-SP Computer-on-Module dank COM Express™ COM.0 Type 1 

kompatiblem Pinout OEM Kunden höchste Investitionssicherheit. Kontron’s Certified Design Partner 

bieten Kunden, die individuelle Carrierboards für nanoETxexpress nachfragen, kompetente 

Ansprechpartner und den entscheidenden Vorsprung beim Faktor Time-to-Market.. 

 

Mit dem auf dem Intel® Atom™ Prozessor basierenden Kontron nanoETXexpress-SP erweitert 

Kontron das Computer-on-Modules Portfolio für Embedded Applikationen in mobilen Systemen. Eines 

der bedeutenden Konstruktionselemente des Kontron nanoETXexpress-SP ist der Steckverbinder mit 

220 Pins, der dem COM Express™ COM.0 Type 1 Standard der PCI Industrial Computer 
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Manufacturers Group entspricht. “Sowohl nanoEXTexpress mit dem extrem kleinen Footprint von 55 x 

84 mm als auch das größere Äquivalent, der microETXexpress Computer-on-Module Formfaktor, sind 

ideale Erweiterungen des etablierten COM Express™ Standards, da sie 100 Prozent COM Express™ 

kompatibel sind. Dadurch können unsere Kunden und Partner ihre Designs sofort starten und ihre 

Produkte ohne jedwede Zeitverzögerungen auf den Markt bringen”, so Dirk Finstel, Vice President 

Global Research and Engineering bei Kontron. 

 

Mark Jeffrey, Technical Director bei Diamond Point International bestätigt dies: “Das Kontron 

nanoETXexpress-SP Computer-on-Module ist 100 Prozent COM Express™ Pinout Type 1 kompatibel 

- sowohl hinsichtlich der Positionierung als auch der Belegung der Kontakte. Dies war für unsere 

Entscheidung, diesen neuen Formfaktor auszuwählen, sehr wichtig, denn so können wir auf 

bestehendem Designwissen aufbauen. Im Vergleich zu anderen Steckverbindersystemen bietet die 

nanoETXexpress Spezifikation damit signifikante Vorteile sowie besseren Investitionsschutz.” 

 

Diamond Point International (DPIE) hat diverse nanoETXexpress fertige Produkte in der 

Entwicklungs-Pipeline: unter anderem eine nanoETXexpress basierte Variante der bewährten RD-

103 Industrie-Computer-Serie. b-plus sowie ACCES I/O haben nanoETXexpress Computer-on-

Modules in ihre Carrierboards integriert. b-plus hat darüber hinaus ein besonders kleinformatiges aber 

mit vollem Funktionsumfang bestücktes Carrierboard für den nanoETXexpress Formfaktor entwickelt, 

dass für Evaluierungszwecke, Applikationen mit kleinen Losgrößen sowie als Referenzdesign für 

kundenspezifische Carrierboards dient. ACCES I/O wird es für seine kundenspezifischen 

Carrierboards nutzen. Darüber hinaus plant ACCES I/O eine COTS-Line von kleinen Embedded 

Carrierboards gemäß nanoETXexpress Computer-on-Module Spezifikation.  

 

Das extrem kleine Format der nanoETXexpress Computer-on-Module hat viele Vorteile. Michael Sieg, 

Geschäftsführer der b-plus, stellt heraus: „b-plus hat sich für den nanoETXexpress Computer-on-

Module Formfaktor entschieden, weil man mit ihm auf kleinem Footprint noch bessere Lösungen für 

mobile und andere Low-Power-Applikation entwickeln kann, bei denen derzeit noch traditionelle RISC 

CPU Technologie im Einsatz ist. Die neuen nanoETXexpress Computer-on-Module mit ihrer 

intrinsischen x86-Technologie treffen bzw. übertreffen sogar die Hardwarefunktionsanforderungen 

dieses Marktes. Auch kann klassische Software wie z.B. Windows XP und XP embedded oder WinCE 

und Linux für diese Applikationen genutzt werden.” 

 

Der spezifisch für mobile Applikationen entwickelte Computer-on-Module Formfaktor 

nanoETXexpress bietet auf die Anforderungen von OEM-Kunden ideal zugeschnittene Features: Er 

basiert auf einer allgemein anerkannten Standardplattform die auf nicht-proprietärer Basis 

langzeitverfügbar ist. 
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Ergänzend kommentiert Sieg: “ Es ist außergewöhnlich, was das extrem kleine nanoETXexpress 

Computer-on-Module an State-of-the-Art I/O Connectivity bietet, und dies ist im heutigen Embedded 

Markt ausgesprochen wichtig. Auch läuft es ohne externen Speicher oder sonstige Peripherie, sodass 

es besser zu integrieren ist und damit auch große mechanische Vorteile speziell auch für kleine 

Housings bietet. Darüber hinaus bietet es beste Werte was das Verhältnis Performance zu Verbrauch 

betrifft – ein Schlüsselkriterium im Markt der batteriebetriebenen Handhelds. b-plus integriert die 

nanoETXexpress Computer-on-Modules derzeit in das eigene ePDA Portfolio, um noch dieses Jahr 

zwei neue Produkte auf den Markt zu bringen.” 

 

Auch Mark Jeffrey, Technical Director von DPIE, ist von den Vorteilen von nanoETXexpress 

überzeugt und bestätigt: “DPIE hat sich dazu committed, den nano Computer-on-Module Formfaktor 

zu unterstützen, und hat begonnen ‘nanoETXexpress-ready’ Produkte zu entwickeln.” 

 

Stephen Newbegin, Director of Sales & Business Development bei ACCES I/O ergänzt: "ACCES I/O 

geht davon aus, dass Platzeinsparung durch Miniaturisierung die ultimative Herausforderung für 

Embedded Computing und Embedded I/O ist. Kleine Embedded Computing Lösungen wie 

nanoETXexpress Computer-on-Modules sind die ideale Abrundung für ACCES I/O Produkte, für die 

kleinere, dicht gepackte I/O Boards in Planung sind.“ 

 

Microteam hat die Entwicklung der ersten kundenspezifischen Computer-on-Modules Plattform im 

Nano-Format begonnen. Karl Viitala, Project Manager bei Microteam sagt dazu: “Der Nano-

Formfaktor eignet sich als innovatives kleinformatiges Embedded-Computer-System für viele 

industrielle Applikationen, die für Microteam und unsere Kunden von Bedeutung sind.” 

 

Das Kontron nanoETXexpress-SP Computer-on-Module mit seinem extrem kleinen Footprint von 55 x 

84 mm, bietet nahezu alle Funktionen, die Entwickler von einem modernen Computer-on-Module 

erwarten können. Das Format entspricht in etwa dem einer Kreditkarte. Dank Verwendung 

energieeffizienter Technologie liegt der Verbrauch unter 7 Watt IDLE. Die Betriebsspannung des 

Moduls liegt zwischen 4,75 und 14 Volt, sodass es direkt in bestehende 5-Volt-Systeme oder in ein 

Fahrzeug-on-board-System integriert werden kann. Dies mit satter Speicherkapazität von bis zu 1 

GByte DDR2 400/533 RAM on board. Es ist kompatibel zu industriellen Standard-Betriebssystemen 

wie z.B. Linux, VxWorks, Windows XP, XPe und CE mit denen Standard-Applikationssoftware 

betrieben werden kann, die man z.B. in industrieller Steuerungstechnologie, der 

Kommunikationstechnologie, in der Office Automation oder in Gaming-Applikationen anwendet. 

Darüber hinaus bietet es high-end Grafik und HDTV-Support. Dies ist bisher nicht Standard bei 

Modulen dieser Größe. 
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Mehr zu nanoETXexpress unter: www.kontron.com/nanoETXexpress 

Mehr zum Certified Design Partner Program unter: www.com-cdp.com 

### 

 

Über Kontron:  

Kontron entwickelt und fertigt sowohl standardbasierte als auch kundenspezifische embedded und Rugged Mobile Lösungen 

für OEMs, Systemintegratoren und Anwendungsanbieter in verschiedensten Marktsegmenten. Die Entwicklungs- und 

Fertigungsstandorte von Kontron in ganz Europa, Nordamerika und der asiatisch-pazifischen Region arbeiten mit einer 

globalen Vertriebs- und Supportorganisation zusammen, die den Kontron Kunden hilft, ihr Time-to-Market zu reduzieren und 

Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Das vielfältige Produktportfolio von Kontron umfasst: Boards und Mezzanine-Karten, 

Computer-On-Module, HMIs und Displays, Systeme und Fertigung nach Kundenwunsch. Kontron ist Premier Mitglied der Intel® 

Embedded and Communications Alliance. Das Unternehmen wurde zuletzt drei Mal in Folge von VDC als „Platinum Vendor” 

für „Embedded Boards“ ausgezeichnet. Kontron ist im deutschen TecDAX unter der Wertpapierkennung "KBC" gelistet. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kontron.de. 

 

PR Online: http://de.kontron.com/unternehmen/news-

events/kontron+certified+design+partner+diamond+point+bplus+acces+io+und+microteam+kndigen+produktentwicklungen+ko

nform+der+nanoetxexpress+computeronmodules+spezifikation+an.html 

 

Bei Veröffentlichung bitten wir um Zusendung je eines Belegexemplars an nachstehende Kontaktpersonen. 

 
Leserkontakt EMEA: 
Kontron AG 
Oskar-von-Miller-Straße 1 
85386 Eching/München 
Deutschland 
Tel.: +49 (8165) 77-777 
Fax: +49 (8165) 77 279 
www.kontron.de 
sales@kontron.com 

Pressekontakt Kontron:  
Norbert Hauser 
Kontron AG 
Oskar-von-Miller-Strasse 1 /  
85386 Eching/Munich 
Deutschland 
Tel: +49 (8341)  803-0 
Fax: +49 (8341)  803-499 
norbert.hauser@kontron.com 
 

Pressekontakt EMEA: 
Michael Hennen 
SAMS Network 
Sales And Management Services 
Zechenstraße 29 
52146 Würselen 
Deutschland  
Tel.: +49 (0)2405-45267-20 
Fax: +49 (0)2405-45267-21 
michael.hennen@sams-network.com 
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